
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Soitec annonce avoir reçu une notification de l’AMF 

 
 

Bernin, France, le 14 août 2008 - Soitec (Euronext Paris), le premier fabricant mondial de 
plaques de silicium sur isolant (SOI) et de substrats innovants utilisés en micro-électronique, 
annonce avoir reçu de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) la notification de deux griefs et 
leur transmission pour instruction à la Commission des sanctions de l'AMF. 
 
Il est ainsi soutenu que la Société pourrait avoir 1/ indûment inclus dans ses comptes semestriels 
et annuels pour l'exercice 2006 – 2007, environ deux millions d'euros d'aides d'État octroyées à 
la Société en matière de recherche et développement alors que la Commission européenne ne 
s’était pas encore prononcée de façon définitive sur leur conformité aux réglementations 
européennes applicables en la matière (une décision de conformité a été rendue par la suite par la 
Commission européenne), et 2/ communiqué à certains analystes, en octobre 2006, des 
indications concernant sa marge d'exploitation prévisionnelle pour son exercice 2006 – 2007 
sans que cette information ait été communiquée dans le même temps aux marchés au sens large. 
 
Cette notification intervient à la suite d’une enquête ouverte par le Secrétaire Général de l'AMF 
au mois de juillet 2007 sur l'information financière de la Société et le marché du titre depuis le 
31 décembre 2005, qui a été menée par la Direction des enquêtes et de surveillance des marchés. 
 
Soitec affirme que son comportement a toujours été, et continue d’être conforme aux règles de 
fonctionnement des marchés et aux meilleures pratiques généralement admises et entend 
contester devant la Commission des sanctions l'intégralité des griefs qui lui ont été notifiés. 
 
 
À propos du Groupe Soitec : 
Soitec est le leader mondial dans la fourniture de substrats innovants pour l’industrie microélectronique de pointe. 
Le groupe produit une gamme étendue de matériaux avancés, notamment les plaques de silicium sur isolant (SOI) 
basées sur sa technologie Smart Cut™, la première application à fort volume de cette technologie. La technologie 
SOI apparaît aujourd'hui comme la plate-forme du futur, ouvrant la voie à la production de puces plus performantes, 
plus rapides et plus économiques. 
Aujourd'hui, Soitec fabrique plus de 80% des plaques de silicium sur isolant. Basé à Bernin, en France, où se 
trouvent deux unités de production à fort volume, Soitec possède des bureaux aux USA, au Japon et à Taiwan, ainsi 
qu'un nouveau site de production à Singapour actuellement en phase de qualification. 
Le groupe comporte deux autres divisions : Picogiga International aux Ulis et Tracit Technologies à Bernin. 
Picogiga est spécialisé dans le développement et la fabrication de substrats innovants, depuis les plaques épitaxiées 
de semi-conducteurs III-V et les plaques à base de nitrure de gallium (GaN), jusqu'aux substrats composés pour la 
fabrication de dispositifs électroniques à haute fréquence ou optoélectroniques. Tracit est spécialisé dans la 
technologie de transfert de couches minces utilisée dans la production de substrats innovants destinés aux micro-
systèmes et aux circuits intégrés de puissance, ainsi que dans la technologie de transfert de circuit pour des 
applications telles que les capteurs d'image et l'intégration 3D. Les actions du groupe Soitec sont cotées sur 
Euronext Paris. 
 
Soitec, Smart Cut et UNIBOND sont des marques déposées de S.O.I.TEC Silicon On Insulator Technologies. 
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